
此外，Microchip在其過去一年裏推出的產品中，有6款榮登美國EDN年度最佳百強產品榜。

以下為按照EDN產品類別分類的獲獎產品：
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Microch ip亞太區的技術精英年會今年增加至八個城市，分別於中國、

台灣、印度及韓國舉行；其中中國技術精英年會已踏入第十三屆。台灣

今年則是首屆舉辦，獲得工程師踊躍支持，參加人數超過預期。年會在

11月期間巡回至成都、上海、北京及台北，一如以往在為期三天的會議

中工程師可以從超過22門課程中選修適合的科目，並在課程中加深對

Microchip最新產品的認識及與在場的工程師互相交流心得。

會內有多個參展商設置攤位向與會者展示利用不同Microchip解決方案研發

的產品、更有開發工具促銷及抽獎活動，參加者均表示收獲豐富；錯過本

次盛會的工程師，可以訪問Microchip工程師社區觀賞精彩的活動花絮，

期待明年與你相見！

截至12月為止，Microchip單片機及產品已在中國榮獲四

大獎項。 Microchip mTouch™ AR1100模擬電阻式USB
觸摸屏控制器獲<<電子產品世界>>頒發「電子產品世界

編輯推薦獎 -最佳觸控方案」；Mic roch ip儀錶放大器

MCP6N11更勇奪兩大獎項，分別是<<電子產品世界>>頒

發的「2011年度電源技術及產品獎 - 功率元器件最佳應用

獎」及<<電子設計技術>>頒發的「2012年度EDN China
創新獎優秀產品獎」。另外, 我們亦很榮幸連續第三年獲

得聯合技術有限公司頒發「優秀供應商」獎勵。在此感謝

廣大客戶與媒體對Microchip的讚譽及支持！

附有4頁技術文章

第十三屆技術精英年會圓滿舉行第十三屆技術精英年會圓滿舉行

送

Microchip 產品在中國再獲殊榮

Microchip 六款產品
榮登美國EDN 2012年度熱門產品

MCU、處理器及可編程邏輯 
MGC3130 — 基於電場的3D手勢控制器 

EDA / IP和存儲器
23A1024/23LC1024、23A512/23LC512和

23LCV51/23LCV1024串行SRAM系列 

通信 / 網路和射頻 / 微波 
PIC12LF1840T48A MCU/射頻發送器 

模擬 
MCP47A1 DAC

開發板和開發工具 
MPLAB® XC編譯器 
RN-131和RN-171 PICtail™/PICtail Plus Wi-Fi®開發板 



作者：胡雪峰
Microchip應用工程師

HI-TECH PICC™ 編譯器如何生成用戶自定義庫檔
首先，在MPLAB® IDE環境中不能直接生成HI-TECH PICC編譯器的庫檔，而只能通過HI-TECH PICC編譯器自帶的

庫檔生成工具在命令行中來實現。HI-TECH PICC編譯器的庫檔生成應用程式稱為Librar ian，位於HI-TECH PICC編

譯器安裝目錄（例如：C:\Program Fi les\HI -TECH Sof tware\PICC\9.82\）下的bin子目錄中，應用程式的名稱為

l ibr .exe。

HI-TECH PICC編譯器生成的庫檔有兩種類型：p-code庫文件和object庫文件，尾碼名分別為 . lpp和 . l ib。這兩種庫

檔分別對應C語言和組合語言編寫的模組程式。p-code庫文件 ( . lpp)是由C語言編寫的模組程式轉換而來，C語言模組

程式編譯後的檔尾碼名為 .p1。object庫文件 ( . l ib )是由組合語言編寫的模組程式轉換而來，組合語言模組程式編譯後

的檔尾碼名為 .obj。在工程項目編譯成功之後，可以在工程項目的目錄裏找到 .p1文件和 .obj文件。

f i le . lpp和 f i le . l ib為轉換後生成的庫檔， f i le .p1和 f i le .ob j為模組檔，轉換程式從模組檔來生成庫檔。關於命令行選項

options以及關鍵字k，請查閱HI-TECH PICC編譯器用戶指南中對Librarian應用程式的詳細說明。

綜上所述，使用HI-TECH PICC編譯器生成庫檔的步驟總結如下：

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

在MPLAB IDE環境中創建工程項目，將需要生成庫檔的模組程式加入工程項目中，進行編譯。

工程項目編譯成功後，在工程項目的目錄下找到C語言模組程式編譯後的.p1檔或者組合語言模組程式編譯後的.obj文件。

在windows開始功能表中，選擇“運行”，打開“cmd”
進入HI-TECH PICC的bin目錄，輸入libr命令行。例如：

…>libr r c:\lib_project\lib_test.lpp c:\lib_project\lib_test.p1
…>libr r c:\lib_project\lib_test.lib c:\lib_project\lib_test.obj
執行完上述命令行，即會發現生成了lib_test.lpp或lib_test.lib文件。

在MPLAB項目的Source Files中，可將模組程式的原始檔案移除；然後在MPLAB專案的Library Files中，將生成的庫檔添加

進來。在使用庫檔時，注意需要對所使用的包含在庫檔中的模組程式進行聲明。這樣就可以在專案中使用生成的庫檔了。

編譯項目，進行下載調試。使用庫檔和使用源代碼的結果應該相同。

活動聚焦

深圳

Microchip參與MFi Technology Summit 2012
由蘋果公司舉辦的MFi Technology Summit 於去年11月

7-9日在深圳圓滿結束，Microchip再次被邀請參與其中。除

了一個在展示區的展臺外，蘋果公司亦為我們安排了一個

會議室為來賓提供有關SMSC產品的培訓。在展示區，來

賓都十分關注Microchip的最新產品，駐足Microchip的展

臺詳細詢問不同解決方案。

Librarian庫檔生成應用程式的命令格式如下：

LIBR [options] k fi le.lpp [f i le1.p1 fi le2.p1...]
LIBR [options] k fi le.l ib [f i le1.obj f i le2.obj ...]

日本

Microchip參展日本Embedded Technology 2012
Microchip於去年11月14-16日參加了在日本橫濱舉行的

Embedded Technology 2012展覽會。除了在展位元內展

示各種產品的應用，我們的工程師亦分別在三個研討會上向

與會者分享Microchip在不同領域的解決方案，包括智慧電

源轉換—使用微控制器的類比電源轉換，資料中心電力系

統的電能測量技術，以及在用戶界面中啟用第三個維度

（GestIC® 技術）。



多年來，Mic roch ip一直在為全球的汽車客戶提

供嵌入式解決方案；借助Mic roch ip由此積累的

豐富經驗，以及範圍廣泛的產品組合、開發工具

和設計支援，汽車系統供應商可以實現創新的解

決方案，幫助汽車OEM廠商開發出低油耗、低排

放的汽車，並為駕駛者提供更為安全、舒適的駕

車體驗。  

汽車電子對於模組中新功能的發展具有持久的重

要性，為此Mic roch ip提供了各種技術與應用支

援，幫助提高電源管理效率、改善人機界面、提

升轉換效率、以及支持遠端通信、資料傳輸和低

功耗。我們的解決方案可以讓性能和成本之間的

平衡達到最優，從而使設計人員能夠增強模組的

性能、能效、連通能力和靈活性。

對系統成本最優化的挑戰，加上對汽車低油耗、低排放、高能效和高安全性等方面的嚴格品

質需求，造就了持續創新的環境。對於我們尊貴的客戶，Microchip充滿自豪地提供技術先

進的解決方案，以提供安全駕車體驗為最終目標，為消費者提供可靠的服務。

Microchip的高溫技術橫跨所有產品系列，包括單片機、模擬器件和存儲器。可靠性測試依

照AEC-Q100級別0（150ºC）執行，環境溫度規定為最高105ºC。由於具有這種高溫特性，

器件能夠可靠地應用於引擎罩下、井下和爐內等方面。您可訪問我們的高溫設計中心，然後

選擇一個產品系列以查看該系列中高溫器件的完整列表。

（http: / /www.microchip.com/hightemp）

2013.01weibo.com/microchiptech t.qq.com/microchiptech

Microchip 汽車電子優勢

Microchip解決方案涵蓋廣泛的應用範圍

有關汽車電子開發工具的更多詳情，請流覽 http://www.microchip.com/devtoolsautomotive 。

汽車電子開發工具

PICkitTM 28引腳LIN演示板

（DM164130-3）

PICDEMTM CAN-LIN 3 演示板

（DM163015）

CAN匯流排分析器

（APGDT002）

LIN串行分析器

（APGDT001）

環境照明模組

（APGRD004）

大學計劃

Microchip代理商技術支持資源經理

作者：鄧永梁

每年一度的中國教育年會於10月30－31日在成都圓滿舉行，來自西安電子科技大學、上海交通大學、重
慶大學、電子科技大學和大連理工大學的教授分別做了精彩的演講，分享了與Microchip合作中關於創新
教學、項目研究、實驗平臺建設和學生項目等寶貴的經驗。

與Microchip合作大學計畫項目的第三方合作夥伴Windway也在會上介紹了基於PIC® MCU / dsPIC® DSC的教學平臺和服務；MIPS則介紹了嵌入
式CPU在中國的研發。此外，Microchip的8位、16位和32位單片機的市場專家向各個學校的教授介紹了Microchip最新的技術和解決方案。而在
最後的自由討論會上，教授們更是積極發言，就中國教育市場的未來發展，共同探討如何進一步推進Microchip與中國高校的廣泛合作，並提出了
很多具有建設性的意見和建議。
 
本屆教育年會贏得了與會代表的一致好評和肯定，為眾多高校的教學改革、課程建設、示範實驗室建設、創新型人才培養等方面做出了積極的貢獻。

作為全球領先的整合單片機、模擬器件和閃存專利解決方案的供應商，Microchip全力支援中國各大學為在校學生提供全方位、高品質的工程
教育，並致力於幫助中國大學將Microchip領先產品與教學更好地結合，幫助未來的工程師和設計人員提高嵌入式應用的相關知識和技能。

關於Microchip中國大學計劃

Microchip 2012年中國教育年會圓滿舉行
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AN1154 - 用於溫度傳感的精密RTD測量

AN1160 - 用擇多函數實現反電動勢濾波的無感測器BLDC控制

MCP1703A數據手冊

MCP2025數據手冊

MCP6V11/1U數據手冊

MCP6H71/2/4數據手冊

MCP6H91/2/4數據手冊

PIC12(L)F1822/PIC16(L)F1823數據手冊

PIC16(L)F1824/1828數據手冊

PIC16(L)F1933數據手冊

PIC16(L)F1454/5/9數據手冊

PIC24FV32KA304系列資料手冊

dsPIC33FJ06GS001/101A/102A/202A和dsPIC33FJ09GS302數據手冊

SST12LP08數據手冊

SST12LP15B數據手冊

SST12LP19E數據手冊

SST13LP05數據手冊

PIC24F FRM - 第 54 章 直接存儲器訪問控制器（DMA）

PIC32 FRM - 第 2 章 採用M4K®內核的器件的CPU
PIC32 FRM - 第 6 章 振盪器

PIC32 FRM - 第 34 章 控制器局域網（CAN）

PIC32 FRM - 第 35 章 以太網控制器

dsPIC33E/PIC24E FRM - 第 34 章 數據EEPROM
dsPIC33F/PIC24H FRM - 第 14 章 電機控制PWM
dsPIC33F/PIC24H FRM - 第 44 章 高速10位ADC
dsPIC33F/PIC24H FRM - 第 45 章 高速模擬比較器

電機控制入門工具包資訊表

Microchip攜手Energizer產品簡介 
電磁爐參考設計

推出全球第一款基於電場的3D手勢控制器

dsPICDEM™ MCHV-2開發板用戶指南

dsPICDEM™ MCLV-2開發板用戶指南
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PIC32在數位音頻中的應用

高速PWM控制器——MCP1631
Microchip摸擬和接口產品概述

MCP47X6 DAC PICtail™ Plus子板

Microchip串行EEPROM器件和串行SRAM存儲器的產品系列介紹

Microchip摸擬和接口產品樹形導覽（上）

Microchip摸擬和接口產品樹形導覽（中）

Microchip摸擬和接口產品樹形導覽（下）

32-bit PIC® MCU
Analog
Analog

開發工具

Memory
Analog
Analog
Analog

4’16”
5’43”
8’04”
7’49”
6’34”
8’04”
8’03”
7’22”

10月17日

10月26日

11月8日

11月15日

12月10日

12月25日

12月26日

12月27日

全新中文制作
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產品綜述

Microchip宣佈推出其專利GestIC® 技術，為廣泛的終端產品開啟了一個嶄新的直觀、基於手勢的非接觸式用戶界面解決方案。MGC3130是世界上第一款基於電場

的可配置3D手勢控制器，可提供精確、快速又穩健的低功耗手位置跟蹤與自由空間手勢識別。

MGC3130在主動感應狀態下的功耗低至150 μW，即使在電池供電產品的功耗預算非常緊張時，也能始終實現3D手勢識別。事實上，MGC3130的低功耗設計和多

種可配置功耗模式實現了優於任何3D傳感技術的最低功耗——比基於攝像頭的手勢系統的功耗最多低90%。

憑藉其關於直觀且自然的人類手勢的片上庫（稱為Colibri Suite），GestIC技術已經達到了如今消費電子產品所需的極高手勢識別率。Colibri Suite融合了一個隨

機隱馬爾可夫（Hidden Markov）模型和x/y/z手位置向量，為設計人員提供一套可靠的公認3D手和手指手勢，能夠輕鬆應用於產品。實例包括接近時喚醒、位置

跟蹤、彈指手勢、畫圈手勢和符號手勢，以執行如開/關、打開應用程式、指向、點擊、縮放、滾動、自由空間滑鼠懸停和許多其他功能。只需簡單地將系統命令

與Microchip廣泛的預定並經驗證的手勢集相匹配，設計人員即可使用這個庫使產品快速面市，並降低開發風險。此外，該晶片還為開發人員提供了在應用中靈活

利用預濾波電極信號實現附加功能。

GestIC技術利用由各種導電材料製成的印刷電路板（PCB）走線或觸摸感測器的銦錫氧化物（ITO）塗層等薄膜傳感電極，實現在設備外殼背後隱形的集成。這有

助於以非常低的系統總成本實現具有視覺衝擊的工業設計。此外，該技術還提供了100%的表面覆蓋範圍，消除了其他技術的“視角”盲區。MGC3130的檢測範圍可

達15 cm，因此對於那些專門為近距離使用並實現直接人機互動而設計的產品而言，是一種理想技術。憑藉其廣泛的可配置智慧功能，MGC3130實現了不同行業

中人機互動界面設計的技術突破，這在業內絕無僅有。Microchip正與輸入設備和其他產品製造商合作，推出令人振奮的高效用戶輸入控制項。應用實例包括充分

擁有全新Windows® 8作業系統先進界面功能的鍵盤，能夠使用懸停動作和自由空間手勢控制，而不用伸手觸摸屏幕。

Microchip宣佈推出全新電源轉換控制器系列及其首個功率MOSFET器件系列。該全新脈寬調製（PWM）控制器與配套的低品質因數（FOM）MOSFET產品系

列組合支援高效的DC/DC電源轉換設計，涵蓋了廣泛的消費電子和工業應用。這兩個全新系列彰顯了Microchip對於其實現更高電壓、更高效率及行業趨向的

更小電源轉換系統這一承諾的顯著進步。

MCP19035是一個基於摸擬信號的小型PWM控制器產品系列，集成了同步MOSFET驅動器，具有出色的瞬態性能。MCP19035器件可在4.5 - 30VDC的寬範圍

內工作，開關頻率為300 kHz，並提供工廠可調節的死區設置，有助於設計人員優化眾多MOSFET器件的性能。在與Microchip的MCP87xxx MOSFET或任何低

FOM的MOSFET組合時，MCP19035系列能夠實現高效的（>96%）DC/DC電源轉換解決方案。

MCP87xxx系列高速MOSFET具有非常低的

FOM，採用業界標準的5×6 mm和3.3×3.3 mm 
PDFN封裝。新推出的MCP87022、MCP87050
和MCP87055器件分別可提供2.2 mΩ、5.0 mΩ
和5.5 mΩ的導通電阻。這些全新MOSFET有助

於實現高效的電源轉換設計。

MCP87xxx MOSFET系列與Microchip現有的

專注於SMPS的PIC®單片機及dsPIC33“GS”數
位信號控制器產品組合也相輔相成。Microchip
的MCP14700同步MOSFET驅動器非常適合驅

動高速、低FOM的MOSFET。當由單片機驅動

時，兩者可構成一個靈活的高性能電源轉換解

決方案。

MGC3130提供了一個先進的精確而穩健的3D手

勢介面和手位置跟蹤解決方案，具體功能包括：

150 DPI滑鼠般解析度以及200 Hz採樣率，

可檢測到極快的手和手指運動

超低噪聲模擬前端，支援對電極感測器輸

入的高精度解釋

150 μW電流消耗下可配置的接近時自動喚

醒功能，有助於功率受限的移動應用始終

保持開啟的手勢感應功能

自動自校準功能，在產品生命週期內保持

高精度

32位元數字信號處理功能，可即時處理

x/y/z位置資料和Colibri Suite手勢庫

集成閃存，實現在現場輕鬆升級已部署的

產品

70至130 kHz跳頻電場，可消除射頻干擾，

抗環境光線和聲音干擾

-

-

-

-

-

-

-

MGC3130是全球首款基於電場的可配置3D手勢控制器系統級晶片; 包括手勢庫和精確的手位置跟蹤

Microchip全新GestIC®技術實現移動友好的3D手勢界面

擴展Microchip的電源解決方案產品組合，以更高的集成度實現更高電壓、更高功率DC/DC應用

Microchip推出集成MOSFET驅動器的高電壓摸擬降壓PWM控制器，以及高速、低FOM的MOSFET系列


